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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anbringen von wenigstens einer Schnittbahn (110) in einer Wand (92) einer Umverpackung (90),
insbesondere zum Anbringen eines Fensterschnitts, umfassend die Schritte (i) Einbringen der Umverpackung (90) in einen Auflagebereich (30); (ii)
Fixieren der Umverpackung (90) im Auflagenbereich (30); (iii) Herrichten der mit der Schnittbahn (110) zu versehenden Wand (92), wobei die Wand
(92) wenigstens zum Schneiden in eine zum Anbringen der Schnittbahn (110) verbesserte Position und/oder einen zum Anbringen der Schnittbahn
(110) verbesserten Zustand gebracht wird; indem die Wand (92) gespannt wird und/oder die Wand (92) von einer Beaufschlagung durch einen
Inhalt der Umverpackung (90) entlastet wird; (iv) Anbringen der wenigstens einen Schnittbahn (110) in der Wand (92) der Umverpackung (90).
Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
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